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Mineralna zaprawa klejowa 

 

 

Aplikacja ręcznie, maszynowo zastosowanie jako zaprawa klejowa: Produkt nanosić 

maszynowo lub ręcznie pacą gładką ze stali nierdzewnej. Natychmiast osadzić płyty izolacyjne 

ze świeżą warstwą kleju i docisnąć. w przypadku nanoszenia zaprawy klejowej na ścianę 

efektywna powierzchnia klejenia płyt izolacyjnych powinna wynosić min.:  min. 60%: w 

przypadku nanoszenia zaprawy klejowej na płytę termoizolacyjną efektywna powierzchnia 

klejenia powinna wynosić: min. 40% .Zalecenie: Obróbka maszynowa z użyciem mieszarki i/lub 

pompy. Produkt można natryskiwać powszechnie używanymi maszynami do nanoszenia 

tynków drobnoziarnistych. 


